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1つのファミリでマルチプラットフォームを提供

Virtex®-5 FPGA ファミリは、4 つのプラットフォームで提供しており、
高性能ロジックやシリアル コネクティビティ、信号処理、エンベデッド
プロセッシングの最適なバランスを考慮した選択が可能です。

高性能ロジック用に最適化

低消費電力のシリアルコネクティビティを必要とする高性能ロ
ジック用に最適化

デジタル信号処理DSPおよび多くのメモリ容量を必要とし、低
消費電力のシリアルコネクティビティを使用するアプリケーシ
ョン用に最適化

高速シリアルコネクティビティを内蔵し、エンベデッドプロセッ
シングやメモリ集約型アプリケーションに最適化

これらプラットフォームはすべて、設計ツールや IP、開発ボード、プロ
トコル固有のキャラクタライゼーションレポート、トレーニング、サポ
ートサービスなどを含む統合的なソリューションとして提供されます。

このファミリでは、一世代前のVirtex-4 と比較してより高性能、低消費
電力、低システムコストのメリットを提供します。

ユーザーのパフォーマンス目標を容易に実現

● 新しい ExpressFabric™テクノロジによりパフォーマンスが 30%
向上

● 550MHzのクロッキングテクノロジ、パフォーマンスに適合さ
せた IPブロック

● 1.25Gbps の LVDS I/O：ピンは最大 600ペア
● DSP48E スライスにより 580 GMACのパフォーマンス
● 190 GFLOP単精度浮動小数点、および 65 GFLOP倍精度浮動小
数点のDSPパフォーマンス

● 高バンド幅、低レイテンシのインターフェイスを装備した
PowerPC® 440プロセッサはブロック当たり 1,100 DMIPS

I/Oのバンド幅や消費電力、コストを最適化
した使いやすい高速シリアルソリューション

● LXT および SXTプラットフォームに内蔵のRocketIO™ GTPトラ
ンシーバは、3.2Gbps 時トランシーバ当たり 100mW以下の低
消費電力のシリアルコネクティビティを提供

● FXTプラットフォームに内蔵のRocketIO GTXトランシーバは、
500Mbps～6.5Gbps の高パフォーマンスシリアルコネクティ
ビティを提供

● PCI Express®エンドポイントブロックおよびトライモードイー
サネットMACを内蔵した業界初の FPGA製品ファミリ

ユーザーの消費電力バジェットに
最大パフォーマンスで対応

● 65nm Express Fabric テクノロジやPCI Express エンドポイント、
ギガビットイーサネットMACおよび PowerPCプロセッサを装
備した低消費電力 IPブロックによってダイナミック消費電力を
35%低減

● インタラクティブな消費電力解析ツールにより、ダイナミック
消費電力をさらに平均 10%削減

● 低消費電力で高パフォーマンスを実現するための電源電圧指定
の不要な簡単な設計

● 電源レールとレギュレータを減らし、ボードエリアを削減する
ことにより、システムの複雑さとコストを削減

高パフォーマンスの処理システムを
簡単に構築

● 最新プロセッサのPowerPC 440プロセッサブロックで高いスルー
プットを達成

● カスタムコプロセッサで処理パフォーマンスを高速化
● 内蔵DSP48EスライスでDSPアルゴリズムパフォーマンスを向上

最適なプラットフォームFPGAでシステム
インテグレーションを行いコスト削減を実現

● より小さいデバイスの選択が可能 : 65nmプロセスと新たな 6入力
LUTの採用により、稼働率と効率を向上

● 低いスピードグレードでも高いパフォーマンス目標に対応可能
● 低消費電力トランシーバ内蔵により占有面積を削減
● PCI Express エンドポイントとイーサネットMACブロックの内蔵に
より、ロジック効率が向上

● 業界標準のPowerPC 440プロセッサブロックでエンベデッド処理シ
ステムを統合

● 消費電力が低減したことで、ヒートシンク (放熱板)、ファン、電源
装置の小型化が可能

● Virtex-5 EasyPath FPGA を使用することにより大量生産におけ
るデバイス コストを削減

実績のある開発および検証ツールによって、
Time-to-Marketを短縮

● Fmax テクノロジを提供する ISE®ソフトウェアとPlanAhead™設計
解析ツールにより最高の FPGAパフォーマンスを実現

● 125以上の事前検証 IPコアにより設計の高速化とリスク軽減を実現
● 増加するランタイムを縮小する新しい Smart Compile テクノロジに
よりタイミングクロージャを素早く達成

● 複数のコンピュータプラットフォームで動作可能な SmartXplorer お
よび ExploreAheadツールにより設計の最適化を短時間で実現

● 新しい FASTシミュレーションモデルおよびハード IP用の IEEE IP 暗
号化モデルによる高速検証

● ChipScope™ Pro のリアルタイム検証機能によりデバッグサイクルが
縮小

● Platform Studio と EDKによりエンベデッド処理システムを構築
● System Generator for DSPによりMATLAB™および Simulink™からモ
デル化したDSPアルゴリズムをカスタムハードウェアで実行

大量生産に対してコンバージョンフリーで
コスト削減を図る最善策
● EasyPath FPGA を利用することにより、コンバージョン
にかかるリスクや隠れたコストを発生させることなく
コンポーネントコストを 30～75％削減

● 類を見ない優れた柔軟性を提供し、短納期化を実現

VIRTEX-5
EASYPATH™ FPGA

65nm FPGA
業界最高レベルの 統合ソリューション

8 レーンの PCl Express エンドポイントの実装に必要な
消費電力とロジックリソース

Virtex-5
LXT FPGA
(65nm)

5VLX30T と 他社 90nm FPGAを比較 : 各社デバイスの内、8 レーンの PCI Express インター
フェイスを実装可能な最も小型のデバイスを使用しています。消費電力は、ザイリンクス
ツール v9.2 と他社ツール使用して検証した結果です。
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RocketIO GTPトランシーバ :
100Mbps～ 3.75Gbps

最も低い消費電力でシリアル
プロトコルを実行可能
● マルチレートアプリケーションに柔軟に対応
● 内蔵 PCI Express®および EMACブロック用
に使用可能

● 消費電力を 77%削減：チャネル当たり
100mW以下（3.2Gbps スピード時）

● デザインをアップグレードする際、クロス
プラットフォームピンの互換性によりGTX
トランシーバへの移行が容易

さまざまなアプリケーションに適合するメモリ

分散RAMー小規模RAM
● 1 つの CLBにつき 256ビットのメモリを構築
● 1つの LUTにつき 64ビット

スパースシェブロン
パッケージ

システムノイズを抑制し
PCBレイアウトを簡略化
● 独自の PWR/GNDピンパターン
でクロストークを最小限に抑
え、PCBレイヤ数を削減

● パッケージ内にバイパスキャパ
シタ内蔵

究極のシステムインテグレーション
プラットフォーム

65nmExpressFabric テクノロジ

65nmトリプル酸化膜プロセスにより
最高のパフォーマンスと最高の使用率を実現
● 前世代ファミリと比較して、30%のパフォーマンス向上と、35%
のダイナミック消費電力の削減、45%のエリア削減を実現

● 6つの独立した入力を持つ業界初の LUTでロジックレベルを削減
● 柔軟な LUTは、ロジック、分散RAMまたはシフトレジスタとして
コンフィギュレーションが可能

● 対角方向に対称なインターコネクトにより、最短かつ最速のルーテ
ィングを実現

● 2万～33万のロジックセルでシステムレベルでのインテグレーシ
ョンを実行

コンフィギュレーション
およびビットストリームの
保護機能を強化

システムコストを削減し、信頼性を
高め、ユーザーデザインの保護を実現
● 汎用 SPI およびパラレルフラッシュメモリを使
用してコンフィギュレーションを実行

● 部分的なリコンフィギュレーションがさらに容
易に実現し、フレームサイズも縮小

● マルチビットストリーム管理によってインシステ
ムのリコンフィギュレーションの信頼性が向上

● 256ビットAES（先進暗号化標準：Advanced
Encryption Standard）セキュリティ機能により
ユーザーデザインを保護

RocketIO GTXトランシーバ :
500Mbps～6.5Gbps

高ラインレートで
シリアルプロトコルを実行
● マルチレートアプリケーションに柔軟に対応
● 高ラインレートで最良のシグナルインテ
グリティを実現する強力な送受信等化テク
ノロジ（送信プリエンファシス、受信線形
イコライゼーションおよびDFE）

● フレキシブルな符号化を実現する「ギアボ
ックス」内蔵 : 8b/10b、64b/66b、および
64b/67b

● PCI Express とイーサネットMACブロック
を内蔵しそれらを連携して動作

● 低消費電力 : 6.5Gbps 時 200mW以下

550MHzのクロッキングテクノロジ

低ジッタの高精度クロッキングにより
最速を実現
● 12 個のデジタルクロックマネージャ（DCM）で 30ps 未満という
正確な位相制御を行って設計マージンを改善

● 6つのフェーズロックループ（PLL）でリファレンスクロックジッタ
を2倍以上減少

● 差動グローバルクロッキングでスキューとジッタを低減
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SystemMonitorおよび
ADコンバータ

システム管理とシステム診断を簡易化
● プログラマブルモニタリング機能（シーケンシングやアベレー
ジング、アラーム）を備えた 10ビット 200kサンプル／秒AD
コンバータ内蔵

● 設計環境のモニタリングにおけるインプリメンテーションの簡
易化とコストの削減

● オンチップ温度管理と電源電圧センサ
● 最大 17個の選択可能な外部アナログ入力
● JTAGからアナログ計測にいつでもアクセス可能

PCI Expressエンドポイント
ブロック : 1/4/8レーン

ユビキタスシリアルコネクティビティ標準を内蔵して
いるため消費電力とコストを削減
● 厳格なコンプライアンスワークショップでの検証済みで、PCI-SIG®

インテグレータリストに掲載
● 1つの Virtex-5 FXT FPGAに最高 4つのエンドポイントブロックを内蔵
● RocketIO GTP/GTXトランシーバと連携して、PCI Express エンドポイ
ントのフル機能を提供

● ハード IP内蔵によりロジックリソースの最小化と消費電力の削減を
実現

イーサネットMAC
（メディアアクセスコントローラ）:
10/100/1000Mbps

内蔵のトライモードイーサネットMACを経由して
インターネットへ接続
● UNH適合性検証済み
● Virtex-5 LXT/SXT デバイスのそれぞれに 4つのイーサネットMACブロ
ックを内蔵。FXTデバイスには最高 8つを内蔵。

● ハード IP内蔵によりロジックリソースの最小化と消費電力の削減を実現

ChipSyncソース
同期テクノロジを備えた
1.25 Gbpsの SelectIO™インターフェイス

業界標準プロトコルとカスタムプロトコルを実装
● 不均等な PCB上のトレース長を補正する内蔵型の入力遅延回路と、新
しく追加された出力遅延回路によって基板設計を簡素化

● 適応型の遅延設定で自動的に再校正して、動作状況の変化を補正
● 1.25Gbps の差動 I/Oと 800Mbps のシングルエンド I/Oを備え、一般
的な規格に接続可能なインターフェイス

● デジタルコントロールインピーダンスでコンポーネント数の削減と
基板サイズの縮小を実現

APUコントローラおよび
高バンド幅クロスバー
スイッチを持つ
IBM PowerPC 440プロセッサブロック

業界標準アーキテクチャにより面積効率が
高く、高パフォーマンスのエンベデッドシス
テムを構築
● 550MHz時で 1,100DMIPSを達成。プロセッサを 2つ内蔵
した 1つの FPGAを使用した場合 2,200DMIPS を達成

● 革新的な 5 X 2、128ビットクロスバースイッチにより、
レイテンシを最小限に抑え、ポイントツーポイントのコ
ネクティビティを実現

● メモリバスとプロセッサローカルバス（PLB）に同時ア
クセスさせることにより、スループットを最大限に向上

● 内蔵DMAチャネルやPLBインターフェイス、専用メモリ
インターフェイスにより必要なロジックを最小限まで削減

● 補助プロセッサユニット（APU）コントローラにより、
コプロセッシングのオフロードに対応したコネクティビ
ティを追加

550MHzのDSP48Eスライス

DSP48Eスライスを用いて最高580GMACの性能を実現
● Virtex-5 SX240T デバイスではDSP48Eスライスを 1,056 個内蔵
● 25 X 18の乗算器や 48ビット加算器、48ビット累算器（96ビットに
対してカスケード可能）を持つため単精度および倍精度浮動小数点の
演算が可能で、少ないスライスで高精度なフィルタを実現

● DSPや演算、ビットロジックに対するコンフィギュレーションが可能
● 効率的な加算チェーンアーキテクチャを実現
● 消費電力を 40%削減 : 38%のトグルレートで 1.38mW/100MHz
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さまざまなプラットフォームの
デザイン課題を解消する ソリューション

パラレルネットワーキングおよびシステム
インターフェイス規格に準拠

SelectIO回路に事前検証済みの IPコアを組み合わせること
により、一般的なインターフェイス規格への対応が容易に
● 1.25Gbps LVDS、800Mbps シングルエンド
● さまざまな外部コンポーネントへインターフェイスまたはブリッジ接続が
可能

● 個別コンフィギュレーションが可能な 35個の I/Oバンクを備え、同一デ
バイス内で複数の電子規格に対応が可能

● PCI、RapidIO、XSBI、SPI4.2 などによるデザインが可能
● I/Oをコンフィギュレーションして電圧 1.2～3.3Vで HSTL、LVDS（SDRお
よびDDR）などに対応可能

ソース同期インターフェイスの実現が容易に

すべての SelectIOブロックに搭載されている ChipSync

テクノロジにより、高性能のソース同期インターフェイス
を容易に構築
● フレキシブルなビット単位のデスキューによりパフォーマンス目標をクリ
アし、PCBレイアウトを簡略化

● 内蔵型シリアライザ／デシリアライザで入力データを FPGA内部クロック
に同期

最高レベルの高バンド幅の
メモリインターフェイスを構築
ChipSync テクノロジおよびMemory Interface Generator ツールにより、最
新の高性能メモリ（下表を参照）に接続する信頼性の高いインターフェイ
スが容易に構築可能

シリアルソリューションにより開発を加速

チップ間、ボード間、ボックス間のアプリケーション
を素早く容易に構築
● ギガビットイーサネットやPCI Express、OC-48、XAUI、SRIO、HD-
SDI など、一般的な標準規格との適合性を保証

● 内蔵インターフェイスブロックおよび事前検証済みの IPにより開発
期間を短縮

● カスタムソリューションに対応
● ピン／トレースカウントの削減により、ボードデザインを簡素化し
て製造コストを削減

● プロトコル固有のキャラクタライゼーションレポートやボード、シ
ミュレーションモデルを装備したソリューションキットを使用して
設計を素早く開始可能

ブリッジングプロトコル

ASSPまたはASICに容易にインターフェイスが可能で
既存資産を有効に活用
● 内蔵PCI Expressおよびイーサネットブロックによりデザイン期間短縮
● 事前検証済みIPによりその他の標準プロトコルに対応
● 外部ペリフェラルコンポーネントや標準 I/Oを搭載したあらゆるプロ
セッサへ接続可能

PCI Expressを使用してコストや消費電力、
デザインの複雑性を軽減

強化されたPCI Express ブロックによりデザインリスク
を最小限に抑え、次世代のグラフィックやストレージ、
ネットワーク、I/Oデバイスを構築
● 複数の機能を 1つの PCI Express 搭載 FPGAに統合
● 拡張可能なバンド幅（x1、x2、x4、x8）により、ソフトウェア開発費
用を削減しインフラ寿命を延長、プロジェクトの変化に伴い、PCI
Express インターフェイスのインプリメンテーションを変更すること
なくデザインのターゲットを変更

● ソフトウェア投資を保護し、拡張可能なバンド幅 (1/4/8 レーン)によ
りインフラ寿命を長期化

µP ASSPCLK1 CLK6

CLK2 CLK5

CLK3 CLK4

すべての I/Oに組み込まれたソース同期インターフェイスをサポート

データレート
(Mbps)

400

667

800

600

600

メモリ
インターフェイス

DDR SDRAM

DDR2 SDRAM

DDR3 SDRAM

QDR II SRAM

RLDRAM II

データ幅
(bit)

576

576

384

2 x 324

648

バンド幅
(Gbps)

230

384

307

389

389

Xilinx Virtex-5 LXT/SXT/FXT FPGA
PCI Express リンク
PCI Express エンドポイントブロック＋GTP/GTXトランシーバ
トライモードイーサネットMACブロック＋GTP/GTXトランシーバ

効率的かつ高性能のDSPシステムを構築

DSPアルゴリズムのパフォーマンスを向上
● カスケードが可能なDSP48Eスライスを使用し、無線RFや HDビデオな
どの高速サンプルレートアプリケーション用にシングルおよびマルチレ
ートのフィルタ設計が可能

DSPにおける消費電力およびコストの最適化
● 基本機能（FFTやフィルタ）や、無線機能（DDCやDUC、CFR、DPD）、
ビデオ／イメージ機能（CODEC）をサポートするXilinx アルゴリズムや
IPコアにより優れたインプリメンテーションを実現

柔軟で高バンド幅インターフェイスを構築
● 内蔵機能で PCI Express インターフェイスをサポートするためデザインを
簡易化

● 無線用CPRI™/OBSAI™やブロードキャストシステム用のHDI/SDI など、
固有マーケットのインターフェイスをサポートする統括的なソリューシ
ョンを提供

● DSPコプロセッサなど FPGA使用時に、ザイリンクスの IPやリファレン
スデザイン (Serial RapidIOやVLYNQ™、EMIF) を利用し、DSPプロセッサ
への高バンド幅インターフェイスの構築が可能

DSPデザインのプロダクティビティを向上
● MATLABおよび Simulink 設計環境を利用してDSPハードウェアのカス
タム開発が可能

高パフォーマンスのエンベデッドプロセッシング
を用いたSoC設計が可能

さまざまなユニークな要件を満たすエンベデッド
システムに対して独創的なカスタマイズ化が可能
● 高速プログラマブルロジックをソフトウェアの柔軟性と統合するこ
とでパフォーマンスや消費電力、コストの最適化を実現

● Virtex-5 FXT デバイス内蔵の PowerPC 440プロセッサコアを内蔵し
たプロセッサブロックを使用して、リアルタイムプロセッシングが
可能なシステムオンチップ機能を設計

● MicroBlaze™ソフトプロセッサを使用してVirtex-5 FPGAの各機能を
効率的にコントロール

機能強化したPowerPC 440プロセッサブロックを使用
して高いスループットを達成
● TEMACや PCI Express ブロック、および FPGAロジックにノンブロッ
キングでパイプライン化されたポイントツーポイントアクセスが可能

● PLBを専用メモリインターフェイスポートにオフロードして、サイ
クル毎に最大 128ビットのデータ転送

● パイプライン化された送受信スキャッター／ギャザーDMAチャネル
を使用してデータ転送速度を最大限まで高速化

● ユーザーが選択できるポート優先順位と動作周波数を使用してシステ
ムパフォーマンスを最適化

PCl Express

エンベデッドPowerPC 44プロセッサシステム設計の例

ブリッジングプロトコルを単純化

RocketIO GTPトランシーバ LXT, SXT
RocketIO GTXトランシーバ FXT
PCI Express エンドポイントブロック LXT, SXT, FXT
トライモードイーサネットMACブロック LXT, SXT, FXT
PowerPC 440プロセッサブロック FXT
ソフト IPコア

システムインテグレーションデザイン例 : Video-over-IP



Virtex-5 

製品番号

EasyPathソリューション

スライス1

ロジックセル 2

CLBフリップフロップ 3

最大分散RAM（Kbit）

ECC搭載のブロックRAM/FIFO（各 36Kbit）

ブロックRAM総数（Kbit）

デジタルクロックマネージャ（DCM）

フェーズロックループ（PLL)/PMCD

最大シングルエンドピン

最大差動 l/Oペア

I/O標準

25 X 18 DSP48Eスライス

PowerPC 440プロセッサブロック

PCI Express エンドポイントブロック

10/100/1000イーサネットMACブロック

RocketIO GTP低消費電力トランシーバ

RocketIO GTX高速トランシーバ

民生

産業

コンフィギュレーションメモリ（Mbit）

ロジックリソース

メモリリソース

クロックリソース

I/Oリソース4

エンベデッド
ハードIPリソース5

スピードゲート

パッケージ 6、7

FF324

FF676

FF1153

FF1760

FF323

FF665

FF1136

FF1738

FFAパッケージ（FF）:フリップチップファインピッチBGA（1.0mmボール間隔)

エリア

19 X 19mm

27 X 27mm

35 X 35mm

42.5 X 42.5mm

19 X 19mm

27 X 27mm

35 X 35mm

42.5 X 42.5mm

VIRTEX-5 FXT Virtex-5 LX
高パフォーマンスロジックに最適

LX30
XC5VLX30

–

4,800

30,720

19,200

320

32

1,152

4

2

400

200

32

–

–

–

–

–

-1,-2,-3

-1,-2

8.4

220

400

HT, LVDS, LVDSEXT, RSDS, BLVDS, ULVDS, LVPECL, LVCMOS33, LVCMOS25, LVCMOS18, LVCMOS15, LVTTL, PCI33, PCI66, PCI-X, GTL, GTL+,  HSTL I (1.2V,1.5V,1.8V), HSTL II (1.5V,1.8V), HSTL III (1.5V,1.8V), HSTL IV (1.5V,1.8V), SSTL2 I, SSTL2 II, SSTL18 I, SSTL18 II

可能なユーザー I/O

–

7,200

46,080

28,800

480

48

1,728

12

6

560

280

48

–

–

–

–

–

-1,-2,-3

-1,-2

12.6

220

400

560

XCE5VLX85

12,960

82,944

51,840

840

96

3,456

12

6

560

280

48

–

–

–

–

–

-1,-2,-3

-1,-2

21.8

400

560

XCE5VLX110

17,280

110,592

69,120

1,120

128

4,608

12

6

800

400

64

–

–

–

–

–

-1,-2,-3

-1,-2

29.1

400

800

800

XCE5VLX155

24,320

155,648

97,280

1,640

192

6,912

12

6

800

400

128

–

–

–

–

–

-1,-2,-3

-1,-2

42.7 

800

800

XCE5VLX220

34,560

221,184

138,240

2,280

192

6,912

12

6

800

400

128

–

–

–

–

–

-1,-2

-1,-2

53.1

800

XCE5VLX330

51,840

331,776

207,360

3,420

288

10,368

12

6

1,200

600

192

–

–

–

–

–

-1,-2

-1

79.7

1200

–

3,120

19,968

12,480

210

26

936

2

1

172

86

24

–

1

2

4

–

-1,-2

-1,-2

6.3

172 (4)

–

4,800

30,720

19,200

320

36

1,296

4

2

360

180

32

–

1

4

8

–

-1,-2,-3

-1,-2

9.4

172 (4)

360 (8)

–

7,200

46,080

28,800

480

60

2,160

12

6

480

240

48

–

1

4

12

–

-1,-2,-3

-1,-2

14.1

360 (8)

480 (12)

XCE5VLX85T

12,960

82,944

51,840

840

108

3,888

12

6

480

240

48

–

1

4

12

–

-1,-2,-3

-1,-2

23.3

480 (12)

XCE5VLX110T

17,280

110,592

69,120

1,120

148

5,328

12

6

680

340

64

–

1

4

16

–

-1,-2,-3

-1,-2

31.1

640 (16)

640 (16)

XCE5VLX115T

24,320

155,648

97,280

1,640

212

7,632

12

6

680

340

128

–

1

4

16

–

-1.-2,-3

-1,-2

43.0 

640 (16)

640 (16)

XCE5VLX220T

34,560

221,184

138,240

2,280

212

7,632

12

6

680

340

128

–

1

4

16

–

-1,-2

-1,-2

55.1

640 (16)

XCE5VLX330T

51,840

331,776

207,360

3,420

324

11,664

12

6

960

480

192

–

1

4

24

–

-1,-2

-1

82.7

960 (24)

–

5,440

34,816

21,760

520

84

3,024

4

2

360

180

192

–

1

4

8

–

-1,-2,-3

-1,-2

13.3

360 (8)

XCE5VSX50T

8,160

52,224

32,640

780

132

4,752

12

6

480

240

288

–

1

4

12

–

-1,-2,-3

-1,-2

20.0

360 (8)

480 (12)

XCE5VSX95T

14,720

94,208

58,880

1,520

244

8,784

12

6

640

320

640

–

1

4

16

–

-1,-2

-1,-2

35.7

640 (16)

XCE5VSX240T

37,440

239,616

149,760

4,200

516

18,576

12

6

960

480

1,056

–

1

4

24

–

-1,-2

-1

79.6

960 (24)

–

5,120

32,768

20,480

380

68

2,448

4

2

360

180

64

1

1

4

–

8

-1,-2,-3

-1,-2

13.5

360 (8)

XCE5VFX70T

11,200

71,680

44,800

820

148

5,328

12

6

640

320

128

1

3

4

–

16

-1,-2,-3

-1,-2

27.0

360 (8)

640 (16)

XCE5VFX100T

16,000

102,400

64,000

1,240

228

8,208

12

6

680

340

256

2

3

4

–

16

-1,-2,-3

-1,-2

39.4

640 (16)

680 (16)

XCE5VFX130T

20,480

131,072

81,920

1,580

298

10,728

12

6

840

420

320

2

3

6

–

20

-1,-2,-3

-1,-2

49.2

840 (20)

XCE5VFX200T

30,720

196,608

122,880

2,280

456

16,416

12

6

960

480

384

2

4

8

–

24

-1,-2

-1

70.9

960 (24)

LX50
XC5VLX50

LX85
XC5VLX85

LX110
XC5VLX110

LX155
XC5VLX155

LX220
XC5VLX220

LX330
XC5VLX330

LX20T
XC5VLX20T

LX30T
XC5VLX30T

LX50T
XC5VLX50T

LX85T
XC5VLX85T

LX110T
XC5VLX110T

LX155T
XC5VLX155T

LX220T
XC5VLX220T

LX330T
XC5VLX330T

SX35T
XC5VSX35T

SX50T
XC5VSX50T

SX95T
XC5VSX95T

SX240T
XC5VSX240T

FX30T
XC5VFX30T

FX70T
XC5VFX70T

FX100T
XC5VFX100T

FX130T
XC5VFX130T

FX200T
XC5VFX200T

Virtex-5 LXT
高低消費電力のシリアルコネクティビティを
提供する高パフォーマンスロジックに最適

VIRTEX-5 SXT
低消費電力シリアルコネクティビティを使用する
DSPに最適

VIRTEX-5 FXT
高速シリアルコネクティビティを使用する
エンベデッドプロセッサに最適

注記： 1 EasyPath ソリューションはコンバージョンの不要な、量産アプリケーションに最適なソリューションです。
2 Virtex-5 は、1デバイスのCLBが 2つのスライスで構成され、それぞれにVirtex-4 の2倍の数の 4つの 6入力 LUTと 4つのフリップフロップを持ち、
1つのCLBにつき合計 8つの 6入力 LUTと 8つのフリップフロップを提供します。

3 Virtex-5 のロジックセルのレーティングは、新しい 6入力 LUTアーキテクチャによって提供されるロジック容量の増加に影響します。
4 DCI（デジタル制御インピーダンス : Digitally Controlled Impedence）は全てのデバイスの I/Oで使用可能です。
5 全デバイスに1つのシステムモニタブロックが含まれます。
6 デバイスパッケージのコンビネーションに使用可能な I/Oは、SelectIO インターフェイスピンの数（RocketIO トランシーバ数）です。
7 全製品は Pbフリーで、RoHSに適合しています。

フットプリントの互換性があるパッケージングによりデザインの柔軟性を実現

Virtex-5の違うデバイスでも同じパッケージタイプの製品は、フットプリントに互換性があるため、
異なる集積度やプラットフォームに容易に移行できます。
ボードレイアウトを変更せず、システムのアップグレード、機能性やスピード、処理能力の変更をピン互換性を持つ
別のデバイスへデザイン移行することにより実現できます。

1つのファミリでマルチ プラットフォームを提供
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販売代理店：

使いやすいソリューションキット
PCI Express®/Virtex-5 LXT ML555 FPGA開発キット

PCI Express®用Virtex-5 LXT FPGA開発キットは、PCI Express®/PCI-X™/PCI™
をサポートします。PCI Express® v1.1 に対応しPCI-SIGに準拠した完全な開発
環境を提供します。PCI Express®、PCI-X™、PCI™インターフェイス搭載のデザ
インを素早く設計、評価できます。

搭載ザイリンクスデバイス
● Virtex-5 LXT XC5VLX50T-1FF1136
主要機能
● シリアルコネクティビティ :

－ PCI Express : 8レーン
アドインカード
コネクタ
－SFP : トランシーバ
モジュールポート× 2
（SFPモジュールは含まれません）
－SATA : シリアルATAディスクドライブインターフェイス
コネクタ× 1（SATAケーブルは含まれません）
－SMA : オフボードGTPトランシーバ接続用 SMAポート× 1
－USB : 1 USB 2.0 ポート
（USBインターフェイスケーブルは含まれません）

● パラレルコネクティビティ
－PCI/PCI-X : 64 ビット 3.3Vアドインカードコネクタ
－LVDS : 最高 24基の高速チャネル毎に SAMTEC LVDSインターフェイスコネクタ× 2

● その他コネクティビティ
－ザイリンクスジェネリックインターフェイス（XGI）ヘッダは、 10/100/1000 Mbイー
サネットコネクティビティ用
ザイリンクスイーサネットPHYドーターカード（別売）のインストールをサポート


